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PATENTTIVAATIMUKSET

Menetelmé metallisubstraatin pinnan paéllystdmiseksi, mainitun menetelmén

kasittaessa:
- jarjestetddn metallisubstraatti,

- kerrostetaan metallisubstraatin pinnalle titaaniseos, joka koostuu titaanista ja 1
% - 30 % painosta yhti seostusalkuainetta, joka on valittu joukosta niobium

tai tantaali; ja

- kasvatetaan seostettua, johtavaa titaanioksidimateriaalia titaaniseoksen
ensimmaiselle pinnalle luonnollisesti tai kayttamalla prosessia valittuna
seuraavista terminen hapetus, anodisointi ja plasmahapetus, jolloin seostettu
titaanioksidimateriaali seostetaan niobiumilla tai tantaalilla siten, ettd titaaniseos

on seostetun titaanioksidipinnan ja metallialustan vélissa.

Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, missé titaaniseos kerrostetaan murto-

osalle metallisubstraattia.

Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmé, misséd seostettua titaanioksidimateriaalia

kasvatetaan kayttamalld termistd hapetusprosessia.

Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, mika liséksi késittda rajapintakerroksen

metallisubstraatilla.

Séhkokemiallinen laite késittden:
- metallikomponentin, jolla on ensimmaéinen pinta;

- titaaniseosta metallikomponentin ensimmaiselld pinnalla, joka koostuu titaanista
jal % -30 % painosta yhti seostuselementtii, joka on valittu joukosta

niobium tai tantaali; ja

- seostettua, johtavaa titaanioksidimateriaalia, joka on kasvatettu titaaniseoksen
ensimmadiselle pinnalle luonnollisesti tai kiayttamalla prosessia valittuna

seuraavista terminen hapetus, anodisointi ja plasmahapetus, jolloin mainittu



10

seostettu, johtava titaanioksidimateriaali on seostettu niobiumilla tai tantaalilla

siten, ettd titaaniseos on seostetun titaanioksidipinnan ja metallisubstraatin valissa.

Patenttivaatimuksen 5 mukainen laite, missa titaaniseos on kerrostettu

metallikomponentin ensimmaéisen pinnan koko alueelle.

Patenttivaatimuksen 5 mukainen laite, jollooin laite on elektrolyysikenno ja

metallikomponentti on erotinlevy tai kaasudiffuusiokerros.

Patenttivaatimuksen 5 mukainen laite, jolloin laite on virtausakku ja

metallikomponentti on akun erotinlevy tai elektrodi.

Patenttivaatimuksen 5 mukainen laite, jolloin laite on protoninvaihtokalvon

polttokenno ja mainittu metallikomponentti on akun erotinlevy.
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